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Produktdatablad
Egenskaper

BMEP581020
Processormodul, Modicon M580, nivå 1, lokal I/
O 1024/256

Produktdata
Produktområde Modicon M580
Typ av produkt eller
komponent

Processormodul

Teknisk data
Antal ställ 4
Lokal I / O-processorkapacitet (diskret) 1024 I/O
Lokal I / O-processorkapacitet (analog) 256 I/O
Antal applikationsspecifika kanaler (lokalt rack) 36
Specifik I/O applikation Exakt tidstämpling

Rörelsekontroll
Räknare
HART
SSI enkoder
Serielänk

Kontroller Processkontroll
Kontrollkanaler Programmerbar loop
Integrerad anslutningstyp 1 Ethernet TCP/IP för serviceport

2 Ethernet TCP/IP för enhetsnätverk
USB typ mini B

Antal distribuerade utrustningar 64
Kommunikationsprocessor 2 Ethernet kommunikationsmodul

8 AS-Interface modul
Kommunikationsservice DIO scanner
Minnesbeskrivning Integrerad RAM, 4 MB för program

Integrerad RAM, 384 kB för data
Utbyggbar flash, 4 GB för datalagring
Integrerad RAM, 10 kB för systemminne

Applikationsstruktur 1 periodisk fast task
2 auxiliary tasks
1 cyklisk/periodisk master task
64 event tasks

Cybersäkerhet Achilles certified
DoS prevention
IPSec
SNMP logging
Syslog-protokollsupport
Transport layer security
Audit trail
Embedded firewall
Firmware signature
Lösenordsskydd
Porthärdning
Secure communiction (HTTPS)
Security log

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
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Antal instruktioner per ms 7.5 Kinst/ms 65% Boolean + 35% fast aritmetik
10 Kinst/ms 100 % Boolean

Strömförbrukning 270 mA vid 24 V DC
MTBF tillförlitlighet 775000 H
Märkning CE

Miljö
Vibrationsbeständighet 3 gn
Chocktålighet 30 gn
Omgivningstemeperatur vid drift 0…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Höjd över havet 0...2000 m

2000...5000 m med nedklassningsfaktor
Relativ fuktighet 5…95 % vid 55 °C utan kondens
IP-kapslingsklass IP20
Direktiv 2014/35/EU - lågvoltsdirektivet

2014/30/EU - elektromagnetisk kompabilitet
Produktcertifieringar CE[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]Merchant

Navy
Standarder IEC 61131-2

IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, interface typ 1 and typ 2
EN/IEC 61850-3, plats G

Miljökarakteristik Farligt läge klass I avdelning 2
Matning Internt spänningsaggregat via rack
Status lysdiod 1 LED (Grön) processorer igång (RUN)

1 LED (röd) processor eller system fel (ERR)
1 LED (röd) I/O-modul fel (I/O)
1 LED (Grön) nedladdning pågår (DL)
1 LED (röd) minneskort fel eller CPU blixtfel (BACKUP)
1 LED (grön/röd) ETH MS (Ethernet port konfigurations status)
1 LED (grön/röd) Eth NS (Ethernet nätverksstatus)

Produktens vikt 0,849 kg

Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 9,000 cm
Förpackning 1 bredd 17,800 cm
Förpackning 1 djup 25,200 cm
Förpackning 1 vikt 871,000 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 6
Förpackning 2 höjd 30,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 5,660 kg

Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation Ja
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Miljöupplysning Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil Information Om Livslängdsslut
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik

källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1312016EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1312016EN


4

Produktdatablad
Dimensions Drawings

BMEP581020

CPU Module Only

Modules Mounted on Racks

a: additional space below the rack to accommodate the height of the CPU. For an X Bus rack, the value is 30.9 mm (1.217 in.); for an
Ethernet rack, the value is 29.49 mm (1.161 in.).
b: the height of the rack. For an X Bus rack, the height is 103.7 mm (4.083 in.); for an Ethernet rack, the height is 105.11 mm (4.138 in.).
c: the height of the main local rack, 134.6 mm (5.299 in.)

Modules and Cables Mounted in an Enclosure

a: enclosure depth: 135 mm (5.315 in.)
b: wiring + module depth: > 146 mm (5.748 in.)
c: wiring + module + DIN rail depth: > 156 mm (6.142 in.)
d: rack height: for an X Bus rack 103.7 mm (4.083 in.); for an Ethernet rack, 105.11 mm (4.138 in.)
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e: module height: 134.6 mm (5.299 in.)


